组合逻辑电路常见问题及解决方法
1、 注意事项：
1. 领取芯片后，首先用数字芯片检测模块检测芯片型号及好坏；
2. 数字电路实验供电电压均为+5V，建议使用直流稳压电源的第三路供电；
3. 数字电路实验连线较多，连线前应该用万用表二极管档位或者蜂鸣器档位检测所用导线的好坏；
4. 集成插座分为上下两排，上面一排为3个14脚芯片座，下面一排为3个16脚芯片座，00、20均为14脚芯片，注意不要放置到16脚芯片座，以免弄错引脚对应关系。另外放置芯片时注意豁口朝向，避免芯片插反。
5. 输入由十位逻辑电平输出模块提供，输出用十位逻辑电平显示模块显示，这两个模块均需供电。
2、 利用与非门设计电路
实验步骤：
1. 根据题目要求列写真值表；
2. 运用卡诺图化简，推出最简逻辑表达式，并将逻辑表达式转化成与非门的形式（注意：异或门设计时，需灵活应用布尔运算定律，可用四个门实现，如多于四个则不符合题目要求）；
3. 画出电路原理图，并根据芯片管脚图，在原理图上标注引脚编号，以避免连线错误；
4. 按图连线；
5. 连线完成后，按照真值表逐一验证实验结果，全部状态均需验证。
6. 如发现某一状态结果不对，可用万用表直流电压档，由最终输出逆向排查故障点。TTL系列芯片的高电平应在3.5V以上，低电平应不高于200mV，如果电压不在此范围，则可能是芯片损坏，或者由于连线错误导致短路。
3、 利用74LS138设计电路
实验步骤：
1. 根据题目要求列写真值表；
2. 熟悉功能表，根据功能表画出电路原理图，并根据芯片管脚图，在原理图上标注引脚编号，以避免连线错误；
3. 按图连线；
4. 连线完成后，按照真值表逐一验证实验结果，全部状态均需验证。
5. 排查故障时，首先检查复合使能端G1、G2A、G2B是否正确，然后再测量地址段电压，根据地址段，测量对应的输出端是否为低电平，其他输出端是否为高电平。
4、 利用74LS253或者74LS151设计电路
实验步骤：
1. [bookmark: _GoBack]根据题目要求列写真值表；
2. 设计电路时方法不唯一，可以任选两个或者三个变量作为地址，根据输出与剩余变量的关系，即可确定数据端应该接1、0、该变量或者该变量的非；
3. 排查故障时，仍是首先检测使能端，然后根据地址段检查输出是否与对应数据端的电平一致。
5、 利用74LS253和与非门设计8选一电路
设计电路时，不能照搬74LS153的设计。需注意两者的区别：74LS153使能端为1时，输出为0；而74LS253使能端为1时，输出为高阻态。高阻态顾名思义，输出电阻为无穷，相当于断路。此时如与TTL门电路输入端相连，则相当于输入端悬空，而TTL门电路输入端悬空时电压为1.3~1.7V，为高电平。

